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業績概要業績概要業績概要

（百万円、％、円／ドル）（百万円、％、円／ドル）

--36.136.1--2,4012,4014,2594,2596,6606,660当 期 純 利 益当 期 純 利 益

112.5112.5

7,6747,674

8,2668,266

102,300102,300

2008/32008/3
増減率増減率増減増減

----115.8115.8為 替為 替

--34.334.3--4,0034,00311,67711,677経 常 利 益経 常 利 益

--24.124.1--2,6172,61710,88410,884営 業 利 益営 業 利 益

+0.3+0.3+345+345101,955101,955売 上 高売 上 高

2007/32007/3
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事業別セグメントの業績事業別セグメントの業績事業別セグメントの業績
（百万円、％）（百万円、％）

--4,5864,586
1,2771,277

11,57511,575
8,2668,266

16,22916,229
4,3364,336

27,52127,521
54,07354,073
86,07186,071

102,300102,300

--8.28.2--1,0381,03812,61412,614材 料 事 業材 料 事 業

--57.557.5--1,7291,7293,0073,007装 置 事 業装 置 事 業

--24.124.1--2,6172,61710,88410,884営 業 利 益営 業 利 益

--14.214.2--2,6862,68618,91618,916装 置 事 業装 置 事 業

--5.85.8--2642644,6014,601印 刷 材 料印 刷 材 料

--0.60.6--15315327,67427,674高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

+6.8+6.8+3,459+3,45950,61350,613ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

+0.3+0.3+345+345101,955101,955売 上 高売 上 高

--4,7374,737

83,03883,038

2007/32007/3

+150+150

+3,032+3,032

増減増減

2008/32008/3

--消 去 又 は 全 社消 去 又 は 全 社

増減率増減率

++3.73.7材 料 事 業材 料 事 業
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材料事業の業績推移（四半期）材料事業の業績推移材料事業の業績推移（四半期）（四半期）

13,16013,16013,91913,91914,20114,20112,79212,792ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

6,9746,9746,7636,7637,1747,1746,6096,609高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

3,1993,199
1,0991,099

22,50322,503
Q2Q2

2,0572,0573,2583,2583,0593,059営業利益営業利益（全社費用控除前）（全社費用控除前）

21,13321,13321,85621,85620,55720,557材 料 事 業 の 売 上材 料 事 業 の 売 上

1,1371,137

Q1Q1

1,1461,146

Q3Q3 Q4Q4

953953印 刷 材 料印 刷 材 料

Q4Q4Q3Q3Q2Q2Q1Q1

+5.3+5.3+4.9+4.9+15.8+15.8+1.6+1.6ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

+4.1+4.1--2.82.8+5.8+5.8--8.68.6高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

+1.6+1.6
--2.42.4

+11.4+11.4

--15.715.7--1.61.6--17.417.4営業利益営業利益（全社費用控除前）（全社費用控除前）

+3.5+3.5+1.7+1.7--1.81.8材 料 事 業 の 売 上材 料 事 業 の 売 上

+4.1+4.1 --5.25.2 --18.618.6印 刷 材 料印 刷 材 料

前年比較前年比較

（百万円）（百万円）20082008年年33月期四半期推移月期四半期推移

（％）（％）
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装置事業の業績推移装置事業の業績推移装置事業の業績推移
（百万円、％）（百万円、％）

8,305

3,774 3,324

7,956

17,01617,992

27,531

21,966

07/3上 07/3下 08/3上 08/3下

受注高（半期累計） 受注残高（期末）

4924927857851,1491,1491,8571,857営業利益営業利益（全社費用控除前）（全社費用控除前）

5.45.410.810.812.212.219.419.4営 業 利 益 率営 業 利 益 率

9,3599,359
07/307/3下下

8,9808,9807,2497,2499,5569,556売 上 高売 上 高

07/307/3上上 08/308/3上上 08/308/3下下

受注高・受注残高の推移受注高・受注残高の推移
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エレクトロニクス機能材料部門の状況エレクトロニクス機能材料部門の状況エレクトロニクス機能材料部門の状況

12%

21%

20%20%

27%

g線＋i線

KrF

ArF

FPD

その他

9%

22%

22%21%

26%

2007/3
通期

2008/3
下期

種類別売上構成推移種類別売上構成推移

8% 8%

41%43%

日本

北米

欧州

アジア

その他

8% 10%

40%42%

8% 13%

41%38%
2007/3
通期

2008/3
通期

2008/3
下期

地域別売上構成推移地域別売上構成推移

11%

21%

21%21%

26%

2008/3
通期
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比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表

+631+631
--4,9404,940

10,65110,651
7,9637,963

買 入 債 務買 入 債 務

前 受 金前 受 金

--1,2401,240129,834129,834純 資 産 合 計純 資 産 合 計

--5,8275,82727,60027,600流 動 負 債流 動 負 債

--96896817,92117,921投資その他の資産投資その他の資産

--5775771,0191,019無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産

--69769745,27845,278有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産

+1,259+1,25938,68938,689内 、 現 金 預 金内 、 現 金 預 金

--4,7334,73395,41395,413流 動 資 産流 動 資 産

+90+902,1982,198固 定 負 債固 定 負 債

--6,9776,977159,633159,633総 資 産総 資 産

増減増減2008/32008/3
（百万円）（百万円）

現金預金　　+1,259
売上債権　　　+355
たな卸資産　-5,465
　・装置事業の検収進捗

投資有価証券　-1,780
　・投資有価証券の含み益減少

繰延税金資産　　+806

未払金　-1,499　
　・設備関係の未払い金の支払い

前受金　-4,940
　・装置事業の検収進捗

利益剰余金　+2,570
自己株式　　-2,155
　・自己株式100万株の取得等

その他有価証券評価差額金　-1,214
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キャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー

--23,00823,008--15,82215,822投資キャッシュフロー投資キャッシュフロー

+7,352+7,352
+7,693+7,693

--439439
+5,440+5,440

+667+667
--4,9404,940
--3,0073,007

+11,119+11,119
+5,931+5,931
--1,4141,414

+1,662+1,662
--1,4951,495

+300+300
--6,0746,074

税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益

減価償却費減価償却費

売上売上債権の増債権の増((--))減額減額

たな卸資産の増たな卸資産の増((--))減額減額

仕入債務の増減仕入債務の増減((--))額額
前受金の増減前受金の増減((--))額額
法人税法人税等の支払い等の支払い

++14,83914,839+8,744+8,744営業キャッシュフロー営業キャッシュフロー

--13,02913,029--8,2508,250現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額

--869869+295+295換算差額換算差額

--3,9903,990--1,4691,469財務キャッシュフロー財務キャッシュフロー

2008/32008/32007/32007/3

（百万円）（百万円）

主な内訳
定期預金の増加 -9,343
有形固定資産の取得　-7,953
研究開発棟の建設等　

主な内訳
自己株式の取得　　　-2,410
配当金の支払　　　　-1,670



20092009年年33月期連結決算予想月期連結決算予想
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業績予想概要（通期）業績予想概要業績予想概要（通期）（通期）

（百万円、％、円／ドル）（百万円、％、円／ドル）

--13.113.1--5595593,7003,7004,2594,259当 期 純 利 益当 期 純 利 益

100.0100.0

6,9006,900
6,7006,700

102,100102,100

2009/32009/3予想予想

増減率増減率増減増減実績実績

----112.5112.5為 替為 替

--10.110.1--7747747,6747,674経 常 利 益経 常 利 益

--18.918.9--1,5661,5668,2668,266営 業 利 益営 業 利 益

--0.20.2--200200102,300102,300売 上 高売 上 高

2008/32008/3
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設備投資・減価償却・研究開発設備投資・減価償却・研究開発設備投資・減価償却・研究開発

（百万円）（百万円）

2009/32009/3予想予想2008/32008/32007/32007/3

--1,5741,5745,0005,0006,5746,5748,5318,531設 備 投 資設 備 投 資

++1071077,8007,8007,6937,6935,9315,931減 価 償 却 費減 価 償 却 費

++6056058,7008,7008,0958,0956,4876,487研 究 開 発 費研 究 開 発 費

実績実績 前年比前年比実績実績
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事業別セグメント業績予想（上期）事業別セグメント業績予想（上期）事業別セグメント業績予想（上期）

--
--885885
--759759

--1,6591,659
--749749
++6363

++117117
++1,0071,007
++1,1201,120

++371371
増減増減

--
--

--12.112.1
--34.934.9
--10.310.3
++2.82.8
++0.80.8
+3.7+3.7
+2.6+2.6
++0.70.7

増減率増減率

--2,3002,300
--100100

5,5005,500
3,1003,100
6,5006,500
2,3002,300

13,90013,900
28,00028,000
44,20044,200
50,70050,700

2009/32009/3上期予想上期予想

--2,2852,285
785785

6,2596,259
4,7594,759
7,2497,249
2,2372,237

13,78313,783
26,99326,993
43,08043,080
50,32950,329

上期実績上期実績

2008/32008/3

材 料 事 業材 料 事 業

装 置 事 業装 置 事 業

営 業 利 益営 業 利 益

装 置 事 業装 置 事 業

印 刷 材 料印 刷 材 料

高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

売 上 高売 上 高

消 去 又 は 全 社消 去 又 は 全 社

材 料 事 業材 料 事 業

（百万円、％）（百万円、％）
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事業別セグメント業績予想（通期）事業別セグメント業績予想（通期）事業別セグメント業績予想（通期）

--
--1,1771,177

--275275
--1,5661,566
--3,9293,929

++264264
++1,2791,279
++2,3272,327
++3,7293,729

--200200
増減増減

--
--92.292.2

--2.42.4
--18.918.9
--24.224.2
++6.16.1
++4.64.6
++4.34.3
++4.34.3
--0.20.2

増減率増減率

--4,7004,700
100100

11,30011,300
6,7006,700

12,30012,300
4,6004,600

28,80028,800
56,40056,400
89,80089,800

102,100102,100

2009/32009/3通期予想通期予想

--4,5864,586
1,2771,277

11,57511,575
8,2668,266

16,22916,229
4,3364,336

27,52127,521
54,07354,073
86,07186,071

102,300102,300
通期実績通期実績

2008/32008/3

材 料 事 業材 料 事 業

装 置 事 業装 置 事 業

営 業 利 益営 業 利 益

装 置 事 業装 置 事 業

印 刷 材 料印 刷 材 料

高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

売 上 高売 上 高

消 去 又 は 全 社消 去 又 は 全 社

材 料 事 業材 料 事 業

（百万円、％）（百万円、％）
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8% 10%

40%42% 2008/3
通期実績

11%

21%

21%21%

26%

2008/3
通期実績

エレクトロニクス機能材料部門の予想エレクトロニクス機能材料部門の予想エレクトロニクス機能材料部門の予想

13%

21%

19%20%

27%

g線＋i線

KrF

ArF

FPD

その他
2009/3
通期予想

種類別売上構成種類別売上構成

地域別売上構成地域別売上構成

43% 39%

11%7%

日本

北米

欧州

アジア

その他
2009/3
通期予想

7% 10%

39%44% 2009/3
上期予想

13%

21%

20%20%

26%

2009/3
上期予想
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地域別売上高の予想地域別売上高の予想地域別売上高の予想
（百万円）（百万円）

22,40022,400
3,3003,300
5,1005,100

19,70019,700

2009/32009/3上期予想上期予想

5,0225,022
11

2020
2,2052,205

装置装置

4,7004,70017,70017,70016,67316,67321,69521,695ア ジ アア ジ ア

003,3003,3003,5073,5073,5093,509欧 州欧 州

005,1005,1004,8084,8084,8284,828北 米北 米

1,8001,80017,90017,90017,94117,94120,14720,147日 本日 本

装置装置材料材料材料材料

2008/32008/3上期実績上期実績

43,80043,800
6,7006,700

11,40011,400
39,90039,900

通期予想通期予想

2009/32009/3通期予想通期予想

9,4229,422
11

279279
6,5256,525

装置装置

8,3008,30035,50035,50033,76033,76043,18243,182ア ジ アア ジ ア

006,7006,7006,8166,8166,8186,818欧 州欧 州

0011,40011,4008,9548,9549,2339,233北 米北 米

4,0004,00035,90035,90036,20436,20442,73042,730日 本日 本

装置装置材料材料材料材料

2008/32008/3通期実績通期実績
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ご参考①：単独業績（実績・予想）ご参考①：単独業績ご参考①：単独業績（実績・予想）（実績・予想）

（百万円、％）（百万円、％）

8,0958,095

6,9666,966
6,1416,141

3,4733,473

5,7185,718
5,2725,272

15,61415,614
4,1844,184

15,37015,370

50,79550,795
86,10286,102
実績実績

2008/32008/3

6,4876,487

5,2445,244
7,6167,616

6,7046,704

10,04710,047
7,9607,960

18,49018,490
4,3934,393

15,77915,779

46,93646,936
85,71485,714
実績実績

2007/32007/3

24.824.8

32.832.8
--19.419.4

--48.248.2

--43.143.1
--33.833.8

--15.615.6
--4.74.7

--2.62.6

+8.2+8.2
+0.5+0.5

前年比前年比

8,7008,700

7,1007,100
3,3003,300

2,8002,800

4,7004,700
3,4003,400

11,90011,900
4,5004,500

14,70014,700

53,90053,900
85,00085,000

通期予想通期予想

2009/32009/3

--46.246.2設 備 投 資設 備 投 資

++1.91.9減 価 償 却 費減 価 償 却 費

--4.34.3高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

++7.57.5印 刷 材 料印 刷 材 料

--23.823.8プ ロ セ ス 機 器プ ロ セ ス 機 器

++6.16.1ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

--19.419.4当 期 純 利 益当 期 純 利 益

前年比前年比

++7.47.4研 究 開 発 費研 究 開 発 費

--17.817.8経 常 利 益経 常 利 益

--35.535.5営 業 利 益営 業 利 益

--1.31.3売 上 高売 上 高



第第33次「次「toktokチャレンジ２１」チャレンジ２１」

中期計画レビュー中期計画レビュー
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第３次中期計画「 終年度」について第３次中期計画「 終年度」について第３次中期計画「 終年度」について

（百万円、％）（百万円、％）

（（18,40018,400））

（（102,000102,000））

（（1,1001,100））

（（18,00018,000））

15,30015,300
9,1009,100

2009/32009/3

15,00015,000

120,000120,000
中計目標中計目標

（（2006.5.172006.5.17発表）発表）

4,2594,259
7,6747,674
（（1,2771,277））

（（11,57511,575））
8,2668,266

（（16,22916,229））
（（86,07186,071））

102,300102,300
実績実績

2008/32008/3

（（11,30011,300））（ 材 料 ）（ 材 料 ）

（（89,80089,800））（ 材 料 ）（ 材 料 ）

（（100100））（ 装 置 ）（ 装 置 ）

（（12,30012,300））（ 装 置 ）（ 装 置 ）

6,9006,900経 常 利 益経 常 利 益

3,7003,700当 期 純 利 益当 期 純 利 益

2009/32009/3

6,7006,700営 業 利 益営 業 利 益

102,100102,100売 上 高売 上 高

予想予想

（（2008.5.142008.5.14発表）発表）
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材料事業の売上目標と達成予想材料事業の売上目標と達成予想材料事業の売上目標と達成予想

-20

+0

+20

+40

+60

+80

中計目標（2006.5.17発表） 09/3期予想（2008.5.14発表）

KrF、ArFKrFKrF、、ArFArF TFTﾚｼﾞｽﾄ、CFﾚｼﾞｽﾄ
PDP材料
パッケージ材料

TFTTFTﾚｼﾞｽﾄ、ﾚｼﾞｽﾄ、CFCFﾚｼﾞｽﾄﾚｼﾞｽﾄ
PDPPDP材料材料
パッケージ材料パッケージ材料

高純度化学薬品高純度化学薬品高純度化学薬品

（億円）

898898億円億円

（（06/306/3期比期比++9595億円億円））
1,0201,020億円億円

（（06/306/3期比期比+216+216億円）億円）
材料事業材料事業

売 上 高売 上 高

2009/32009/3予想予想2009/32009/3中計目標中計目標

売上増加目標（売上増加目標（+216+216億円）と達成予想（億円）と達成予想（++9595億円億円）の内訳）の内訳
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装置事業の売上目標と達成予想装置事業の売上目標と達成予想装置事業の売上目標と達成予想

123123億円億円

（（06/306/3期比▲期比▲5959億円）億円）
180180億円億円

（（06/306/3期比▲期比▲22億円）億円）
装 置 事 業装 置 事 業

売 上 高売 上 高

2009/32009/3予想予想2009/32009/3中計目標中計目標

（億円）

0

50

100

150

200

03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3予想

中計目標
180億円

売上推移（実績及び中計目標）と達成予想売上推移（実績及び中計目標）と達成予想
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今後の方針①：材料事業今後の方針①：材料事業今後の方針①：材料事業

KrFの潜在需要は大きい。顧客ニーズへの対応を継続
微細化（延命）ニーズ、歩留まり改善ニーズ、用途拡大

ArF・次世代材料に関する技術、レジスト開発
二重露光に対応した開発⇒ポジレジスト、ネガレジストの特性向上

トップコートレスに対応した液浸レジストの開発

高純度化学薬品における改良・開発、価格競争力強化
微細化に伴う新ニーズ対応⇒ケミカルリンス、剥離液の改良・開発

新規領域を対象とした材料開発の強化
ナノインプリント用材料⇒光学デバイス、パターンドメディア、MEMS分野

LCD材料の価格競争力の強化、顧客基盤の拡充
TFTレジスト⇒濃縮液対応、CFレジスト⇒シェア向上、高性能化、高OD値化
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今後の方針②：装置事業今後の方針②：装置事業今後の方針②：装置事業
FPD製造装置

G8以降製品の拡販

フロートコーティングシステム（FCS）技術の確立

　　⇒タクト短縮、コスト削減で優位性を確保

コスト・オブ・オーナーシップ（COO）の低減
⇒省レジ、省液、省エネ、省スペースを実現

コート＆スピンからスピンレスへの置き換え

Materials & Equipmentによる横展開の強化
材料と装置両面からの取り組みによる開発力強化
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新たな事業領域に向けて新たな事業領域に向けて新たな事業領域に向けて
次世代半導体のキーテクノロジー Si貫通電極形成システム

　（Zero NewtonⓇ）の開発
薄膜技術、Si貫通ビア(TSV)を用いて、

　高速デジタルデバイスの3次元パッケー
　ジング化を実現

　⇒M&E両面から技術開発を行い、
　　サポート板、仮止め剤、貼付装置、
　　分離装置を提供。

米国：半導体向け高純度化学薬品の生産設備建設
微細加工技術に対応

生産能力増強

安定的な供給体制の構築

生産設備建設概要

投資額：約15億円

完成予定日：2008年10月

貫通電極

貫通電極を用いた半導
体パッケージの概略図

半導体チップ



http://www.http://www.toktok.co..co.jpjp//

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入
手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがいまして、実際の業
績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能
性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入
手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがいまして、実際の業
績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能
性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。


